
Dear Sir/Madam, 

On behalf of the organising committee, we are pleased to invite your esteemed 
institution/organisation to participate in the International Conference on Micro-Credentials 
and Advanced Modular (ICMA 2026), taking place as follows: 

Date: 25 June 2026 (Thursday) 
Time: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Venue: JC 1, Sunway University, Bandar Sunway 
 
Jointly organised by Sunway College, Sunway University, and Victoria University, this 
conference carries the theme “Global Pathways, Local Impact: Micro-Credentials and 
Advanced Modular Learning for Sustainable Innovation in Higher Learning Institutions.”  
  
This conference aims to provide a platform for exploring the role of micro-credentials and 
modular learning in advancing sustainability, driving education policy reform, and 
strengthening workforce development. It will also bring together academics, industry leaders, 
and policymakers to foster dialogues on future-ready education aligned with global skills 
demand. 
  
We are honoured to announce YBhg. Datuk Ts. Dr. Mohd Nor Azman bin Hassan, Deputy 
Secretary General, Ministry of Higher Education Malaysia as the distinguished guest to 
officiate our conference. His presence will greatly honour the occasion and underscores the 
Ministry’s continued support for advancing higher education, research, and innovation in 
Malaysia. 
 
Kind regards, 

 
Nur Aiman Nabilah 
Lecturer - General Studies Department 
Sunway College (KL)   
No. 2, Jalan Universiti, Bandar Sunway,  
47500 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
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เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย

        ด้วย Sunmay College (KL) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

ว่าด้วยไมโครเครเดนเชียลและการเรียนรู้แบบโมดูลขั้นสูง (ICMA 2026) 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ JC 1 มหาวิทยาลัยซันเวย์ บันดาร์ซันเวย์

        จึงเรียนมาเพื่อ

        ๑.  เพื่อโปรดทราบ

        ๒.  เห็นควรเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันและสามารถดาวน์โหลดหนังสือ

ที่ https://docshare.buu.ac.th

8.1.3

๐๓ เม.ย. ๒๕๖๙
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